PROGRAMA 460E

C15.105 DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DIGITALES TRANSFRONTERIZAS.
|+D+1+DIGITALIZACION

1. DENOMINACION DEL COMPONENTE

Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G: PERTE de
microelectrénica y semiconductores (PERTE Chip).

2. DESCRIPCION GENERAL DEL COMPONENTE

El Consejo de Ministros del dia 24 de mayo de 2022 aprobd el PERTE de
microelectronica y semiconductores (PERTE Chip) para situar a Espafia como pais de
referencia en el disefio y fabricacién de chips.

3. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL COMPONENENTE

El PERTE Chip se desarrolla en torno a cuatro ejes estratégicos, que abarcan
todos los eslabones de la cadena de valor, desde el disefo a la fabricacion, y se configura
como una iniciativa estratégica que pretende desarrollar las capacidades de disefio y
produccién de la industria de microelectronica y semiconductores de nuestro pais de manera
que se genere un importante efecto multiplicador, no solo en los sectores tecnoldgicos, sino
en el conjunto de la economia espafiola.

4. DESCRIPCION DE LA INVERSION

Dentro de los cuatro ejes en que se articula el PERTE, el Ministerio de Ciencia e
Innovacion participara en 2023 en principal medida en el primer eje orientado al refuerzo de
las capacidades de I+D+i con foco en los microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas
alternativas y la fotonica integrada, a través una gama variada de proyectos que incluyen,
entre otras, actuaciones en superordenadores, proyectos relacionados con nanofabricacion y
encapsulado e investigacion sobre semiconductores, asi como inversiones en infraestructuras
de investigacion relacionadas.



5. COSTE DE LA INVERSION Y DISTRIBUCION ANUALIZADA

(miles de euros)

Periodificacion 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Coste del Mecanismo - - - 100.000,00 - 100.000,00

Otra financiacion

Total - - - 100.000,00 - 100.000,00

6. HITOS Y OBJETIVOS DE LA INVERSION
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7. CENTRO GESTOR RESPONSABLE

— Ministerio de Ciencia e Innovacion.



